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Descripcion de la patente

Procedimiento de fabricacion de catodos para diodos luminiscentes. Consiste en una técnica de disefio o fabricacién del cdtodo de
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diodos organicos electroluminiscentes, que elimina las zonas del metal no deseadas siguiendo un patrén previamente disefiado. La
eliminacién del metal se realiza mediante contacto fisico de una punta de prueba sobre la superficie metdlica (ablacién mecanica).
Dicha punta esté calibrada para ejercer sobre el metal una presion que raye y elimine el metal sin que afecte al dnodo. La punta se
adapta a un cabezal integrado en un equipo de microposicionamiento XY que se controla mediante ordenador.

Esta técnica resuelve el problema que tienen técnicas actuales (fotolitografia, ataque seco) de tener que utilizar acidos o disolventes en
el proceso, ya que estos productos afectan gravemente a las capas organicas que se encuentran debajo del catodo. La técnica es facil
de implementar, de bajo coste y facilmente escalable a grandes superficies.
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